
























专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20180132826A1 公开(公告)日 2018-05-17

申请号 US15/801859 申请日 2017-11-02

[标]申请(专利权)人(译) 东芝医疗系统株式会社

申请(专利权)人(译) 东芝医疗系统公司

当前申请(专利权)人(译) 东芝医疗系统公司

[标]发明人 NAGASAKI YUYA
HYOMOTO KIRI
SHIBAMOTO KOICHI
TSUZUKI KENTARO

发明人 NAGASAKI, YUYA
HYOMOTO, KIRI
SHIBAMOTO, KOICHI
TSUZUKI, KENTARO

IPC分类号 A61B8/00 B06B1/06 A61B8/12 G01N29/24

CPC分类号 B06B2201/76 H01L41/338 G01N2291/106 G01N29/221 G10K11/30 A61B8/4494 B06B1/0622 A61B8
/12 G01N29/2437 G01N2291/02475

优先权 2017195950 2017-10-06 JP
2016220277 2016-11-11 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

根据一个实施例，超声探头包括多个压电元件，基板，中间层和背衬构
件。多个压电元件以预定间距排列。基板布置在多个压电元件的后表面
上，并且包括用于与多个压电元件进行信号传输的信号线和用于提取探
头外部的信号的布线图案。中间层布置在基板的后表面上，并且其中多
个层构件以预定间距沿压电元件的排列方向布置。背衬构件布置在中间
层的后表面上。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/243437d1-540b-4545-b2fa-b873503d9783
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